
 
 
 
 
平成27年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成26年4月1日～平成27年3月31日） 
 

 
 
 
 

修正の理由 
 半導体製造装置市場は回復基調で推移しておりますが、一部顧客における設備投資の着工延期や新製品評価の長期
化により第３四半期決算の進捗が計画を下回ったことから、平成26年５月13日に公表した業績予想の達成が困難となりま
したので、通期の業績予想を上記のとおり修正いたします。 
 なお、配当金につきましては１株当たり10円の期末配当を予想しており、平成26年５月13日に公表した配当予想に変更は
ありません。 
 
 
 
※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断
する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々
な要因により大きく異なる可能性があります。 
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業績予想の修正に関するお知らせ 

当社は、最近の業績動向を踏まえ、平成26年５月13日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしました
のでお知らせいたします。 

記 

● 業績予想の修正について 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 4,800 300 340 300 53.11
今回修正予想(B) 4,000 50 300 250 44.26
増減額(B-A) △800 △250 △40 △50
増減率(%) △16.7 △83.3 △11.8 △16.7
（ご参考）前期実績 
（平成26年3月期）

3,323 △390 △152 △1,055 △186.79

以 上


